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摘要  技术范式创新周期的不同阶段有不同的潜在市场结构，该结构影响在位者与潜在进入者的互动，产生不同
的市场绩效。在市场绩效作用下，企业会采取相应行为，形成真实市场结构，后者正是潜在市场结构的预定结
果，这种反应模式就是扩展的芝加哥范式，该范式与哈佛范式形成对接。 
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